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セメダイン株式会社 
 
 

セメダインが 「第８回［関西］接着・接合 EXPO」に出展 
 

セメダイン株式会社(本社︓東京都品川区、代表取締役会長兼社長︓水澤伸治)は、第８回［関西］
接着・接合 EXPO（会期︓2024年 5月 8日～10日 会場︓インテックス大阪）に出展いたします。 
 
本展示会では、昨年 10 月に開催された東京展に続き、EV（電気自動車）向けソリューションを中心に、

セメダインを代表するブランド「スーパーＸシリーズ」や、昨年 11月に迎えたセメダインの創業 100周年を記念し
て、セメダイン 100年のあゆみをご紹介いたします。 

 

 
第 8回［関西］接着・接合 EXPO ブースイメージ 

 
■EV・バッテリー向けソリューション 
バッテリー向けの高速塗布可能な放熱ギャップフィラーやリユースを実現するリペアラブルシール材、異材接着
可能な構造接着剤といった、世界のカーボンニュートラル要求を捉えた多様なメソッドを紹介いたします。 

 
■車載電子部品向け接着ソリューション 
車載や電子デバイスに搭載される部品、ユニットに求められる、異種材料接着や高耐熱・高剥離・低ハロゲ
ンなどの要求に応じたエポキシ接着剤を提案いたします。 

  



■車載モーター向け接着ソリューション 
「マグネットの接着」「コイルの巻き線保護」「レゾルバの保護剤用途」「駆電一体化による放熱要求」の課題
に対して各種接着剤の技術開発に取り組んでいます。あわせてコーティング材も開発を行い、ラインナップを
拡充しております。 

 
■シールド向け接着ソリューション 

 電子機器の中で電磁波の影響を受けやすい部分を保護するための製品をご提案します。 
 
 
【展示会概要】 
名称︓第８回［関西］接着・接合 EXPO 
会期︓2024年 5月 8日（水）～ 10日（金） 10:00～17:00 
会場︓インテックス大阪（大阪市住之江区南港北 1-5-102） 
セメダインブース番号︓２号館 A №2-60 
主催︓RX Japan株式会社 
概要︓ 接着・接合 EXPO［大阪］ - Adhesion & Bonding Expo - は異種材料接合から一般用途ま

で、製造業で欠かせない接着・接合技術に特化した専門展です。エレクトロニクス、自動車、電池、建
築・建材をはじめとした様々な業界から、接着・接合技術を求める専門家が来場します。 

 
 
【セメダイン株式会社について】 
セメダインは「つけるが、価値。」をミッションとし、カネカグループの一員として、モビリティ、インダストリー、エンジニア
リング、コンストラクションの各分野で、接着技術をものづくりのソリューション技術として提供し、設計と現場のイノ
ベーションに貢献しています。また、ものづくり人材の育成を願い、「高専ロボコン」「小学生ロボコン」のイベント協
賛を通じ、未来のエンジニアを支援する活動も行っています。 
 

このリリースに関するお問い合わせ先 
セメダイン株式会社 経営企画本部 統括部 広報チーム 

TEL︓03-6421-7375 

セメダイン株式会社 
〒141-8620 東京都品川区大崎 1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー18階 

https://www.cemedine.co.jp 
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